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Sondy pro optickou kontrolu zapajeni prvkii BGA

Tato sonda je jednoduchy, cenoveé pfiznivy a

efektivni nastroj pro kontrolu kvality pajenych

spoju pod komponenty namontovanymi na .
povrchu — zejména prvky BGA. Bateriové

napajeni eliminuje potfebu externiho napajeni,

coz €ini tento systém opravdu pfenosnym.

Sondu je samoziejmé mozno doplnit o dalsi

pfislusenstvi jako je digitalni fotoaparat,

kamera, stojan s pracovni deskou apod.

Podpora programu ,,Vzdélavejte se!“
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bl SV] ﬁ LIDSKE ZDROJE VASI BUDOUCNOST
- fond v R EVROPSKA UNIE A ZAMESTNANOST www.esfcr.cz

NaSe spolecnost je Vam schopna poskytnout Skoleni v ramci programu ,Vzdélavejte se! Jde o program pro
firmy postizené ekonomickou recesi, coZ jsou viceméné véechny firmy v elektrotechnickém pramyslu v CR.
V letoSnim roce je vy€lenéno ministerstvem prace a socialnich véci na tento program vice nez

1,5 miliardy K&. Tato Skoleni jsou, v pfipadé spinéni jednoduchych administrativnich podminek, piné
hrazena uradem prace, véetné mzdy Skolenych zaméstnancu.
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Dne 20. fijna pofada SMT-INFO KONSORCIUM ve spolupraci s FEKT VUT
v Brné a SOS a SOU informatiky a spojl

mezinarodni konferenci na téma:

PAJENI A TEPELNE PROCESY, OPRAVY V SMT, NOVINKY.

@ Nase spole€nost zde bude v ramci programu prezentovat firmu
LIDERCDODM SOLDERCOM a jejich modularni systémy pro selektivni pajeni. Bude
LOTTECHNOLOGIEN  nam ctj privitat zastupce firmy SOLDERCOM pana Jochena Elberta.
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